
Informations relatives 
à la compatibilité



Tous les piliers et vis d’IPD sont disponibles pour une 
grande variété de connexions. Le tableau de compatibilité 
des systèmes d’implants est présenté ci-dessous.

Informations relatives à la Compatibilité

Série 
IPD

Système 
d’implant

Diamètres des 
plates-formes

AA Nobel Biocare® Branemark System® 3,5 / 4,1 / 5,1
AC Nobel Biocare® Replace Select 3,5 / 4,3 / 5,0
AD Nobel Biocare® Nobel Active 3,0 / 3,5 / 4,3
BA Biomet 3i® Osseotite® 3,4 / 4,1 / 5,0
BB Biomet 3i® Certain® 3,4 / 4,1 / 5,0
CA Klockner® SK2-NK2 4,3
CB Klockner® Essential Cone® 4,5
CC Klockner® KL™ 3,5 / 4,1 / 5,1
DA Straumann® Tissue Level 4,8 / 6,0
DB Straumann® Bone Level 3,3 / 4,1

EA Astra® Osseospeed TX™ 3,0 / 3,5-4,0 / 4,5-5,0
EB Astra® Evolution® 3,6 / 4,2
FA Zimmer® Screw vent® 3,5 / 4,5 / 5,7
GA BTI® Externa 3,5 / 4,1 / 5,5
GB BTI® Interna Universal® 4,1 / 5,5
HA Microdent® Microdent® System 3,5 / 4,1 / 5,5
HB Microdent® Microdent® Universal™ 4,1 / 5,5
IA Dentsply® Friadent® Xive® 3,4 / 3,8 / 4,5
IB Dentsply® Ankylos® CX
JA Camlog® Camlog® Implant System 3,3 / 3,8 / 4,3
LB Biohorizons® Tapered Internal 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7
MA Sweden & Martina® Outlink® 3,3 / 4,1 / 5,0
MB Sweden & Martina® Premium™ Kohno® 3,3 / 3,8 / 4,25 / 5,0
NA Phibo® TSH® S2 / S3-S4 / S5
TA MIS® Seven® NP / SP / WP
TB MIS® C1/V3® Standard



Code de
produit

Type de 
produit Classification

IPD/_ _ /(H/R)_/_ _ Coulable rotationnel ou anti-rotationnel Classe I
IPD/_ _ /A_/_ _ Analogue ou analogue numérique Classe I
IPD/_ _ /D_/_ _ Pilier de cicatrisation Classe IIb
IPD/_ _ /I_/_ _ Pilier d’interface Classe IIb
IPD/_ _ /P_/_ _ Pilier de cimentation et provisoire Classe IIb
IPD/_ _ /C_/_ _ Transfert d’empreinte Classe IIa
IPD/_ _ /S_/_ _ Scan Abutment Classe IIa
IPD/_ _ /B_/_ _ Base de Co-Cr base sans pièce coulée Classe IIb
IPD/_ _ /L_/_ _ Pilier de prothèse dentaire PSD Classe IIb
IPD/_ _ /T_/_ _ Vis Classe IIa
IPD/_ _ /M_/_ _ Pilier Multi-unit Classe IIb
IPD/P _ /_ _/_ _ Bord libre de la dent Classe I
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